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Abstract (en)
The device has a connection module (12) mating with a longitudinal assembling face of a box (2) and establishes a connection with pins (7)
projecting from the face and conducting cables. The pins are longitudinal and the module is fastened to the box by discontinuous slideways
(8,9,15,16,17) and reversibly locked by a resilient tab (18) fitted into a recess (10) in the box.

Abstract (fr)
Dispositif de connexion d'un boitier électronique comprenant un module (12) de raccordement destiné a étre accouplé avec la face longitudinale
d'assemblage d'un boitier (2) et réalisant, d'une part, une liaison électrique avec des broches (7) dépassant de cette face longitudinale
d'assemblage et, d'autre part, une liaison électriqgue avec des cables conducteurs. Les broches (7) sont longitudinales et la fixation du module (12)
sur le boitier (2) est réalisée par l'intermédiaire d'un systéme de glissiéres discontinues (8, 9, 15, 16, 17) permettant une fixation par coulissement
longitudinal et un verrouillage réversible par une languette élastique (18) engagée dans un évidement (10) du boftier. <IMAGE>
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